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© Die Elektrokochplatte besitzt einen Kochplattenkdrper 
(17) In Form eines dunnen Substrates aus Keramik, auf 
dessen Unterseite eine dunne Schicht aus Widerstandsmate- 
rial aufgebracht, beispielsweise gedruckt, ist. Diese Wider- 
standsschicht ist mit einer Schutzschicht abgedeckt, die vor 
Beschfidigungen schOtzt. Zwischen dieser Schutzschicht und 
dem Bodenblech (20) der Kochplatte ist eine Isolierschicht 
zur thermtschen Isolierung (26) angeordnet. Die Kochplatte 
besitzt eine auBerordentlich geringe Warmekapazitat, so daG 
sie auch mit geringer elektrischer Leistung schnell ankochen 
kann. 
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Kochplatte 



Die Erfindung betrifft eine Kochplatte mit einem im beheiz- 
ten Bereich eine im wesentlichen ebene Ober- und Unterseite 
aufweisenden flachen Kochpl attenkorper , einer an der Unter- 
seite des Kochpl attenkorpers anliegenden elektrischen Be- 
heizung, sowie ggf . einem Bodenblech und/oder einem Ober- 
fallrand. 

Es 1st bereits bekannt, an der Unterseite einer Glaskeramik- 
Kochflache eine dlinne Schicht aus elektrischem Material anzu- 
ordnen, mit deren Unterseite ein Widerstands-Fol i enheizel e- 
ment verklebt ist. Dabei wird die Heizfolie und die die elek- 
trische Schicht mit Hilfe einer Federei n ri chtung gegen die 
Unterseite der Glaskerami k-Kochplatte angedruckt. (DE-OS 
27 12 881), Diese Losung hat aber den Nachteil, dafc nur sehr 
niedere Gebrauchstemperaturen mbglich sind, da die bekannten 
Glaskeramikeri ab 300 °C elektrisch leitend werden. 
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Weiterhin ist es bekannt (DE-OS 28 14 085), ein derartiges 
Folienheizelement mit Abstand unterhalb der Kochplatte anzu- 
ordnen , 

Es ist schon vorgeschl agen worden (P 30 33 828), an der Un- 
terseite eines flachen, aus Metal 1 bestehenden Ko-chpl atten- 
kbrpers einen dunnen und flexiblen Roh'rhei zkbrper anzuord- 
nen, der von einem Federelement geg'en die Uriterseite des 
Kochplattenkbrpers angedrllckt wird. 

Diese Elektrokochplatte hat sich bewahrt. Der Erfindung liegt 
die Aufgabe zugrunde, eine Kochplatte der eingangs genannten 
Art zu schaffen, die besonders einfach im Aufbau und ebenso 
einfach herzustellen ist, die eine moglichst geringe Warme- 
kapazitat aufweist, und bei relativ geringen elektrischen 
AnschluBwerten eine sehr kurze Ankochzeit garantiert. 

Zur Lbsung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung vor, daB bei 
einer. Kochplatte der eingangs genannten Art der. Kochplatten- 
kbrper von einem flach.en Substrat aus gut warmelei tendem , elek- 
trisch isolierendem Material gebildet ist, auf dessen Unter- 
seite eine Schicht aus Wi derstandsmateri al aufgebracht ist.- 

Dabei besteht mit Vorteil der Kochpl attenkbrper aus Keramik, 
beispielsweise aus Magnesi umoxid , Alumini umoxid oder einer 
anderen geeigneten technischen Keramik, wie z.B. KER 520. 
Vorteil-haft kann auch eingebrannt.es reaktionsgebundenes oder 
warmgepreBtes Si 1 i zi umni trid eingesetzt werden. Dieses Mate- 
rial hat einen nie.deren Ausdehnungs koef f i z i enten bei guter 
Warmeleitf ahigkeit und auBergewbhnl i cher Temperatur-Wechsel - 
bestandi gkeit . Aufgrund. der hohen bis ausrei chenden mechani- 
schen Festigkeit, ihrer. hohen Isol ati onswerte bei gl ei c.hzei ti g 
guter Warmelei tf ahi gkei t wird es dadurch mbglich, den Koch- 
pl attenkbrper diinn auszugestal ten , so daB die derart aufge- 
. baute Kochplatte eine praktisch verschwi ndend kleine Warme- 
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kapazitat besitzt. Daher kann ein Ankochen sehr schnell er- 
folgen, ohne daB eine zu hohe elektrische Leistung ver- 
braucht wird, 

Die Widerstandsschicht ist vorzugsweise im Vakuum aufgedampft 
Besonders glinstig jedoch ist es , wenn sie im Si ebdruckverf ah- 
ren aufgedruckt ist, Dabei besteht der Widerstand aus einer 
sogenannten Cermet-Schicht , bei der in einer Glasfritte Pla- 
tin, Rhodium oder ein anderes geeignetes Metal 1 in Oxidform 
pulverfbrmig beigemischt ist. 

Zur Temperatur-Abf iihl ung kbnnen im gleichen Si ebdruckverf ah- 
ren noch eine oder mehrere temperaturabhangi ge Substanzen mit 
einem negativen (NTC), oder positiven (PTC) Wi ders tands koef f i 
zienten aufgebracht werden. 

In beiden Fallen wird eine einfache Aufbringung mit gleich- 
zeitig guter Haftung der Widerstandsschicht an dem Kochplat- 
tenkorper erreicht. 

In Wei terbi ldung der Erfindung ist vorgesehen, daB der Wider- 
standswert der Schicht durch Querschni ttsvermi nderung abge- 
stimmt ist. Dies kann insbesondere mit Hilfe eines Lasers er- 
f olgen . 

Mit Vorteil ist das aus Keramik bestehende Substrat einge- 
fgrbt. Damit ist es mbglich, der Kochplatte auch ein optisch 
ansprechendes Aussehen zu verleihen. 

In Wei terbi ldung ist vorgesehen, daB die Widerstandsschicht 
in einzelne, gegeneinander isolierte bzw. isolierbare Be- 
reiche aufgeteilt ist. Damit wird es mbglich, sowohl ein- 
zelne Bereiche der Kochpl attenf 1 ache als auch Kombi nat ionen 
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von Bereichen getrennt zu beheizen. Bei s pi el swei se kann der 
innerste Bereich eine Kreisform aufweisen, wahrend mehrere 
Kreisringbereiche hinzuschal tbar sind, die damit ein Ver- 
groBern des Durchmessers der in Betrieb befindlichen Koch- 
platte ermbglichen. 

Nach einem anderen Merkmal der Erfindung weist die Wider- 
standsschicht Bereiche unterschi edl i cher elektrischer Ober- 
f lachenbelastung auf. Hit dieser von der Erfindung vorge- 
schlagenen MaBnahme kann die von den einzelnen Bereichen 
abgegebene Warme an die Erfordernisse des Kochens angepaBt 
werden. Beispielsweise ist es moglich, den AuBenbereich einer 
runden Kochflache starker zu heizen, was insbesondere dann 
von Vorteil ist, wenn handelsiibli che Kochtopfe verwendet wer- 
den, die in der Regel nur auBen am auBeren Ring der Koch- 
platte aufliegen. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorgesehen, 
daB die Bereiche ringfbrmig oder kreisformig ausgebildet 
sind. 

Um eine gute. thermische Abschirmung der Kochplatte nach un- 
ten zu erreichen, schlagt die Erfindung vor, daB unterhalb 
der Widerstandsschicht, d.h. zwischen der Widerstandsschicht 
und einem ggf. vorhandenen Bodenblech, eine thermische Iso- 
lierung angeordnet ist. 

Die elektrischen Anschl uBleitungen sind mit Vorteil auf die 
Widerstandsschicht oder eine zusatzliche Versilberung hart- 
gelotet. Dies ist eine besonders glinstige, pi atzsparende 
und billige Befesti gungsart , da keine zusatzlichen AnschluB- 
klemmen an dieser Stelle benotigt werden. Die Versilberung 
laBt sich bei dem Hers tell ungs verf ahren der Widerstands- 
schicht ebenfalls mit herstellen. Es ist auch moglich, als 
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Kontaktierung eine Si 1 ber-Pal 1 adi um-Schi cht , ebenfalls im 
Siebdruckverfahren aufzubri ngen, auf die dann' z.B. ein 
Metal 1 wi nkel aus Nickelblech hart auf gel bt et wird. An die- 
sem Wi nkel kann dann eine elektrische Konfektioni erung 
durch herkbmml i ches Widerstandsschwei Ben vorgenommen wer- 
den, Auch ist es mbglich, als Kontaktierung eine Nickel - 
schicht im Vacuum auf zudampfen , auf die dann ein Metal 1 - 
winkel, z.B. im Laserverf ahren auf geschwei Bt wird. 

Die Zugent lastung dieser Anschl usse wird dabei mit Vor- 
t e i 1 von dem nach unten gehenden Schenkel des Oberfall- 
randes auf genommen. 

Um eine gute und sichere Befestigung der Kochplatte in 
einer Herdmulde zu ermogi i chen , wird von der Erfindung 
weiterhin vorgeschlagen, daB der nach unten gehende Schen- 
kel des Oberfal 1 randes mit mindestens zwei Bolzen versehen 
ist, die zur Befestigung der Kochplatte in der Mulde mit 
Hilfe des Bef es t i gungstel 1 ers bzw. des Bodenbleches vor- 
gesehen sind. 

Auch die Befestigung des Substrates an dem Oberfallrand 
la'Bt sich auBerordent 1 ich einfach durchflihren, da erfin- 
dungsgemaB die beheizte Platte vorzugsweise mit einerc 
Kerami kkl eber in den Oberfallrand dicht eingeklebt ist. 
Dabei gestaltet sie sich insbesondere dann auBerordent- 
lich giinstig, wenn der Ausdehnungs koef f i zi ent des Ober- 
fallrandes dem der beheizten Platte angeglichen ist. 
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In Wei terbildung i s t vorgesehen, daB die Bereiche der Wi- 
derstandsschicht die Form von Kreis- bzw. Kreisringsektoren 
aufweisen. Beispielsweise laBt sich eine Kreisforrn, wie sie 
eine normale Kochplatte aufweisen wiirde, durch acht gleich 
groBe Krei ssektoren bilden, wobei die eine AnschluBlei tung 
in der Hitte des Kreises und die andere am Umfang des Kreises 
angeschlossen wird. Bei der Ausbildung der Bereiche der Wider- 
standsschicht in Form von Kreis- bzw. Kreisringsektoren wei- 
sen diese abwechselnd auf beiden Seiten Einschnitte auf. Die- 
se Einschnitte verringern den Querschnitt in F1 achenri chtung , 
wobei die so gebildeten Bereiche der Widers tandsschi cht die 
Form eines Maanders erhalten. Dabei ist vorzugsweise vorge- 
sehen, daB je zwei Sektoren bzgl. ihrer Trennungs 1 i ni e zu- 
einander symmetrisch ausgebildet sind. Dies hat den besonde- 
ren Vorteil, daB beidseits einer Trennungs 1 i ni e kei ne Win- 
dungsspannungen vorhanden sind, so daB die Potentiale auf 
beiden Seiten der Trennschicht gleich groB sind. Dies be- 
deutet aber, daB die isolierenden Trennungs 1 i ni en zwischen 
je zwei Bereichen so diinn gemacht werden konnen, wie es das 
zum Aufbringen der Widerstandsschi cht benutzte Verfahren zu- 
laBt. Dies fUhrt naturlich wieder dazu, daB die Kochflache 
Uberall gleich warm bzw. heiB ist. 

Weitere MerkmaTe, Einzelheiten und Vorziige der Erfindung 
ergeben sich aus den Anspriichen, der folgenden Beschreibung 
einer bevorzugten Ausf uhrungs f orm sowie anhand der Zeichnung. 
Hierbei zeigen: 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch eine erf i ndungsgemaB 
ausgestal tete Kochplatte; 

Fig. 2 eine vergroBerte Einzelheit der Anordnung nach 
Fig. 1; 

Fig. 3 eine Untenansicht der Wi ders tandsschi cht der 
Kochplatte nach Fig. 1. 
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Ln eine Offnung einer Herdmulde 11 ist eine Kochplatte m i t 
ihrem Oberf all rand 12 eingesetzt. Dieser Oberfallrand be- 
sitzt. ei nen umlauf enden , etwa horizontal verlaufenden Ab- 
schnitt 13, dessen AuBenrand nach unten abgebogen ist. Zwi- 
sche.n den Abschnitt 13 und einen Abschnitt 14 der Herdmulde 
11 ist ein Dichtring 15 eingelegt. Der Oberfallrand 12 be- 
s.1 tzt neben -dem etwa horizontal verlaufenden Abschnitt 13 
eine SchuUer 16, die zur Aufnahme des Kochplattenkorpers 
17 bestimmt ist. Auf seiner dem Mittelpunkt zugewandten Seite 
der Schulter 16 besitzt der Oberfallrand 12 einen umlaufenden 
.flachzylindrigen Schenkel 18, an dem, liber den Umfang verteilt, 
drei Schraubbol zen 19 befestigt sind. Von diesen drei Schraub- 
bolzen ist in Fig. 1 nur ein einziger zu sehen. 

Unterhalb der Kochplatte ist ein Bodenblech 20 angeordnet, 
das eine der Anzahl der Schraubbol zen 19 ents prechende Anzahl 
von Of f nu.ngen aufweist, durch die der Schraubbol zen 19 hin- 
durchgreift. Auf den Schraubbol zen 19 ist eine Mutter 21 und 
eine Unterl egschei be 22 auf geschraubt , wobei durch diese Ver- 
schraubung das Bodenblech mi t seinem umlaufenden Rand 23 ge- 
gen die Unterseite der Herdmulde 11 angedrlickt wird, Auf die- 
se. Weise erfolgt eine Befestigung des Oberf a 11 randes 12 und 
des Bodenbleches 20 mit der Herdmulde 11. 

Auf die Schulter 16 und den anschl i e&enden vertikal verlau- 
fenden Absatz 24 des Oberf al .1 randes 12 ist der Kochpl atten- 
korper 17, der bei dem bevorzugten Ausf Uhrungsbeispiel aus 
Keramik besteht, mit einem eine dlinne Schicht 25 bildenden 
Kerami kkl eber eingeklebt, siehe insbesondere Fig. 2. 

Das Bodenblech 20 besitzt auf seiner Oberseite, d.h. auf 
seiner der Kochplatte zugewandten Seite, eine relativ dicke 
Schicht. 26 aus Isol i erma teri al , das eine umlaufende Ringnut 
29 zur Aufnahme des Schenkels 18 des Oberf al 1 randes 12 auf- 
weist. 
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Wie aus der Fig. 2 hervorgeht, ist auf der Unterseite de$ Koch- 
plattenkorpers 17 eine Widerstandsschi cht 27 aufgebracht, bei- 
spielsweise mit Hilfe eines Si ebdruckverf ahrens aufgedruckt. 
Diese Widerstandsschicht 27 ist direkt auf den Kochplatten- 
korper 17 aufgebracht, da dieser aus elektrisch i sol ierendem 
Material besteht. Auf der Unterseite der Widerstandsschicht 
27 ist eine dlinne Schutzschi cht 28 aufgebracht, die die Wider- 
standsschicht 27 vor mechanischen Beschadi gungen schlitzt. 

Fig. 3 zeigt die Ansicht des Kochplattenkdrpers 17 in Fig, 1 
von unten. Dabei ist aus Verei nf achungs griinden der Oberfall- 
rand 12 nicht ei ngezei chnet. Wie sich aus Fig. 3 ergibt, be- 
steht die Widerstandsschicht 27 aus insgesamt acht Kreisring- 
sektoren 30. Jeder dieser Sektoren 30 erstreckt sich liber einen 
Winkel von etwa 45°. Betrachtet man die beiden oberen Sektoren 
in der Fig. 3, so ist deutlich zu sehen, daB sie symmetrisch 
zu der Trennungsli nie 31 aufgebaut sind. In jedem Sektor sind 
Einschnitte 32, 33 und 34 eingebracht, die sich jeweils langs 
eines konzent ri schen Kreisbogens erstrecken und jedem Sektor 
30 ein maanderf brmi ges Aussehen geben. 

Im Mittelpunkt des Kochpl attenkbrpers 17 ist eine sternartige 
Versilberung 35 mit vier Strahlen aufgebracht, wobei die vier 
Strahlen 35 jeweils in eine Trennfuge zwischen zwei Sektoren 
30 eingreifen. Mit dieser Versilberung 35 wird der aus Griin- 
den der Vereinfachung nicht dargestellte eine Lei tungsdraht 
verbunden, wahrend der zweite Lei tungsdraht von auBen an den 
vier Versilberungen 37 angreift, die ebenfalls in Trennfugen 
zwischen zwei Sektoren angeordnet sind. 

Um eine besonders gute Anpassung der Warmecharakteristi k der 
erfindungsgemaBen Kochplatte zu ermbglichen, kann vorgesehen 
sein, daB die spezifische Oberflachenbelas tung der Sektoren 
30 von auBen nach innen abnimmt. So kann beispi elsweise der 
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SuBere Teil jedes Sektors 30, d.h, der Bereich zwischen dem 
AuBenrand 38 des Sektors und dem ersten Einschnitt 32, eine 
Oberflachenbelastung von etwa 11,5 W/cm besitzen, wahrend 
der Bereich zwischen dem Innenrand 39 des Sektors 30 und dem 
benachbarten Einschnitt 34 eine Belastung von etwa 8 W/cm 
besitzt. 
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I 



Kochpl atte 



Anspruche 



1. Kochplatte mit einem im beheizten Bereich eine im wesent- 
lichen ebene Ober- und Unterseite aufweisenden flachen 
Kochplattenkorper (17), einer an der Unterseite des Koch- 
pl attenkorpers (17) anliegenden elektrischen Beheizung, 
sowie ggf. einem Bodenblech (20) und/oder einem Oberfall- 
rand (12), dadurch gekennzeichnet, daB der Kochplatten- 
korper (17) von einem flachen Substrat aus gut warme- 
leitendem, elektrisch isolierendem Material gebildet ist, 
auf dessen Unterseite eine Schicht (27) aus Widerstands- 
material aufgebracht ist. 

2. Kochplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Kochplattenkorper (17) aus Keramik besteht. 
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3. Kochp.lat.te nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Widers tandsschi cht (27) aufgedruckt ist. 

4. Kochplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Widerstandsschi cht (27) aufgedampft ist. 

5. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Widers tandswert der Schicht 
(27) durch Querschni ttsvermi nderung abgestimmt ist. 

6. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Widers tandsschi cht (27) 

auf ihrer dem Substrat entgegengesetz ten Seite eine mecha- 
nische Schutzschi cht (28) aufweist. 

7. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Keram.i k-Subs t rat einge- 
farbt ist, 

8. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Widerstandsschicht (27) 
in einzelne, gegenei nander isolierte Bereiche aufge- 
teilt ist. 

9. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Widerstandsschicht (27) 
Bereiche unterschi edl i cher elektrischer Oberf 1 achenbe- 
lastung aufweist. 

10. Kochplatte nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bereiche ringfbrmig oder kreisfbrmig aus- 
gebildet sind. 

11. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daB unterhalb der Widerstandsschicht 
(27) eine thermische Isolation (26) angeordnet ist. 
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12. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, daB die elektrischen AnschluB- 
leitungen auf die Wi ders tands$chi cht (27) Oder eine zu- 
satzliche Versilberung (35, 37) bzw. SiTber-Pal ladi um-Schicht aufge- 
lotet sind. 

13. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Zugentl as tung der elektri- 
schen Anschlusse von dem nach unten gehenden Schenkel 
(18) des Oberfallrandes (12) aufgenommen wird. 

14. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, daB der nach unten gehende Schenkel 

(18) des Oberfallrandes (12) mit mindestens zwei Bolzen 

(19) versehen ist, die zur Befestigung der Kochplatte in 
der Mulde (11) mit Hilfe eines thermisch isolierten Befestigungs- 
tellers bzw. des Bodenbleches (20) vorgesenen sind, 

15. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Kochpl attenkorper (17) 
vorzugsweise mit einem Kerami kkleber (25) in den Ober- 
fallrand (12) dicht eingeklebt ist. 

16. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Ausdehnungskoef f i zi ent des 
Oberfallsrandes (12) dem des Kochpl attenkorpers (17) an- 
geglichen ist. 

17. Kochplattenkorper nach einem der Anspriiche 8 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bereiche der Widerstands- 
schicht (27) die Form von Kreis- bzw, Krei sri ngs ektoren 
(30) aufweisen. 

18. Kochplatte nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Sektoren (30) abwechselnd auf beiden Seiten Einschnitte 
(32, 33, 34) aufweisen. 
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19. Kochplatte nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB je zwei Sektoren (30) bzgl. ihrer Tren- 
nungslinie (31) zueinander symmetrisch ausgebildet sind. 

20. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet , daB die Widerstandsschicht aus 
einer sogenannten Cermet-Schicht besteht, bei der in 
einer Glasfritte Platin, Rhodium oder ein anderes ge- 
eignetes Metall in Oxidform pulverformig beigemischt 
ist . 

21. Kochplatte nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur elektroni schen Tempera- 
tursteuerung einer oder mehrere Temperatur-Fuhler im 
gleichen Si ebdruckverf ahren , aus einer temperaturab- 
hangigen Substanz mit negativen (NTC) oder positiven 
(PTC) Widerstandskoeffizienten aufgebracht sind. 



J 



Europaisches 
Patentaml 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



0069298 

Nummer de' Anmeidung 
EP 82 10 5607.4 



Kaiegone 



Y,A 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kennje>cnnung des Dokuments mil Angaoe so^ven eMofdefiich. der 
maRgeDiiChen Teile 



DE - B2 - 2 215 798 (INTERNATIONALE LABO- 
RATORIUMS-APPARATE GMBH) 
* Spalte 2, Zeilen 58 bis 62; Spalte 3, 
Zeilen 19 bis 25 * 



DE - A - 1 690 557 (DURAS) 

* Seite 2, Absatz 5; Seite 3, Absatz 
6; Fig. 1, Position 6; Fig. 2, Position 
7 * 

DE - A - 2 411 663 (CORNING GLASS WORKS) 

* Anspruch 2; Seite 5, Absatz 1 * 

DE - A1 - 2 524 840 (ERUSA) 



* Anspruch 1 * 



DE - B2 - 2 355 412 (BOSCH- SIEMENS HAUS- 



GERATE GMBH) 
* Anspruch 1 * 



belnffl 
Anspruch 



1-4 



1,6,8, 
10,11, 
17,18 



1,2,19 



Der vorliegende Recherctienbenchl wurde fur slle PaientansprOche erstem 



KLASS'MKATlON DER 
ANMElUUNG (lot O •) 



F 24 C 15/10 
H 05 B 3/74 



RECHERCHtERTE 
SACh3EB!ETE Urn D >) 



F 24 C 7/00 
F 24 C 15/00 
H 05 B 3/00 



KATEGORIEOER 
GENANNTEN OOKUMENTE 



X. von besonderer Beoeuiung 

allem bei'achtet 
Y von besonoerer Beoeuiung in 
Verbmdung mil emer anderen 
VeroMenilichung der^elben 
Kalegone 
A technologischer Hmlergrund 
O mchlschntliiche Otlenbarung 

Zwiscneninfraiu' 
T. tier Erftndgng zugrunde he- 
gentie Theonen oder Grund- 
sane 

E alleles Patenidokumeni. das 
jetioch ersi am oaer nach dem 
Anmeldedaium vefQtlentlicht 
worden isi 
O. in tier Anmeidung angetuhrtes 

Dokument 
L bus andcn Grunden ange- 
tuhrtes DoKument 



&: MUglied der gleichen Patem 
lemllie. oberelnstlmmendea 
Ookumenl 



[Recherchenort 



Berlin 



AbschluBdaium der Recherche 



27-09-1982 



Pruler 



PIEPER 



EPA lorm 1503.1 06.78 



